Fabrication d'un PCB

.Préparation du PCB

.Modifier la taille des percages
des composants

o Lors de la création du PCB, il est possible que les trous des composants de la
librairie soient plus petits que I'outil utilisé dans la machine. Pour parer a cela,
vous pouvez utiliser le plugin "Set Hole diameter" par seigedigital. Celui ci vous
permettra de saisir une taille pour tous les trous traversants du circuit.

Pour I'utiliser , suivez la procédure sur le GitHub puis ouvrez I'éditeur de PCB.
Cliquez ensuite sur le menu suivant:

o Outils > Plugins externes > Set Hole Diameter


https://github.com/seigedigital/setholediameterpluginforkicad
https://github.com/seigedigital
https://github.com/seigedigital/setholediameterpluginforkicad
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Editeur de PCB KiCad
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o Apres cela, une fenétre contextuelle avec un champ d'entré va apparaitre.
Vous pouvez maintenant entrer la valeur désirée et cliquer sur "OK" pour

valider.

Set Hole Diameter

Hole Diameter (mm) 0.8

Ok

Notez que la valeur par défaut est de 0.8 mm et qu'il n'y a pas de valeur maximale a laquelle
le plugin se bloque. En cas de doute, demander a un professeur.


https://innovation.iha.unistra.fr/uploads/images/gallery/2024-09/capture-decran-du-2024-09-16-21-03-14.png
https://innovation.iha.unistra.fr/uploads/images/gallery/2024-09/capture-decran-du-2024-09-16-21-02-55.png

.Configuration de |'éditeur PCB
pour les machines de I'lUT

. CNC
- Placement de |'origine du PCB

1. Cliquez sur I'icone "placer le point d'origine de la grille
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grille 0,0100
2. Cliquez en bas a droite du contour de la carte pour placer votre
origine.


https://innovation.iha.unistra.fr/uploads/images/gallery/2024-06/capture-decran-du-2024-06-12-17-08-12.png

- Configuration des contraintes d'isolation et
de largeur de piste

1. Quvrez la fenétre des contraintes
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https://innovation.iha.unistra.fr/uploads/images/gallery/2024-04/capture-decran-du-2024-04-27-14-55-04.png

Configurez/modifiez les contraintes données du tableau

Parametres

Isolation minimale

Largeur de piste minimale

Largeur minimale d'anneau

Diametre minimum du trou traversant

Diameétre minimum du via

Valeurs

0.3 mm MAX

0.4 mm

0.5mm

0.6mm ->Il s'agit ici du plus petit forét
dont I'lUT dispose.

Deux choses importantes:

Pour beaucoup de composants, les
fabricants utilisent des broches ayant
des diametres égal a = 0.5 mm. Cette
valeur par défaut devrait convenir pour
la plupart des circuits intégrés que
vous allez rencontrer.

Si vous étes amenés a devoir modifier
la taille des broches, suivez la

convention F7.5 de la KLC (Convention
Librarie KiCad).

1.1 mm

Vous devriez arriver a un résultat similaire a celui-ci :

+ Stackup du Circuit Imprime
Couches de Editeur de PCB
Couches Physiques

Cuivre

Finition du Circuit

Couches Masque/Pate a Souder

v Textes et Graphiques
Défauts
Formatage
Variables texte
~ Regles de Conception
Contraintes
Tailles Prédéfinies
Teardrops
Modeéles d'ajustage de longueur b
Classes d'Equipots
Régles Utilisateur Percages
Gravité de la Violation

Isolation minimum

LJTQEL.II' minimale de connexion: U mm

Largeur minimale d'anneau: 0,5 mm

Diametre minimum pour via

Isolation cuivre/contour de Cl:

Options du Cl

cle approximes par Si‘gl’ﬂ(’nti

Remarque: le remplis
Largeur minimum de piste: : mm

Isolation trou / cuivre: 5 mm
Ajustage de longueur

 d Diametre minimum trou traversant: 0,6 mm

Isolation trou a trou: mm

pVias

b1 Diameétre min uVia: 0, mm

b Pergage minimum uVia:

Sérigraphie

Isolation minimum de ['élément: 0 mm

Hauteur min de texte: 0 mm

Epaisseur min de

mporter Parametres d'un autre Cl.

Autoriser le

Ecart maximum autorisé: 0,005

e zone peut étre lent lor

Stratégie de remplissage de zo

chamfreins en dehors

# Nombre min de rayons de frein thermique

# Inclure la hauteur du "stackup” dans les calc



https://klc.kicad.org/footprint/f7/f7.5.html
https://klc.kicad.org/footprint/f7/f7.5.html
https://innovation.iha.unistra.fr/uploads/images/gallery/2024-04/capture-decran-du-2024-04-27-14-54-48.png

En cas de doute ou si vous remarquez une erreur dans les contraintes, vous avez acces a un
projet KiCad template :

Template KiCad.zip

- Exportation du PCB

- Fichiers nécessaires

o Nécessite le gerber du bottom (B.Cu) OU du top (F.Cu), celui du
détourage (Edge.cuts)
o Optionnellement le fichier trous (.drl), et le fichier "textes" (User_1)

o Spécificités de |'exportation

o Ajoutez un plan sur le F.Cu (Face supérieure cuivre) si vous avez créé
votre circuit imprimé sur cette couche. Si vous utilisez la face inférieure,
répétez I'opération sur B.Cu (Face inférieure cuivre).

Marche a suivre :

. Cliquer sur le bouton "Ajouter une zone remplie"

E-RYOE N\ Bk et {}

\.


https://innovation.iha.unistra.fr/uploads/images/gallery/2024-04/capture-decran-du-2024-04-27-10-57-40.png
https://innovation.iha.unistra.fr/attachments/38

2. Créer une zone sur la face routée

Propriétés de la Zone sur Cuivre
<pas de net> créera unilot de cuivre isolé.

Net

| # Masquer les noms de nets générés automatiquement Trier nets par

<pas de net>

s electriques Remplir

mm

seur minimum: 0,25 mm

Verrouille

A'E-FIE‘CI de: rs: achure Longueur irein thermique: 0,5 mm

Pas lignes hachure: 0,5 mm  Largeur frein thermique 0,5 mm

Traitement des angles: Aucun

Rayon de l'arrondi mm

Annuler

A Attention

Ne mettez aucun net (GND, +5V, etc..) ou vous risquez d'avoir un conflit avec
tout autre plan de masse/d'alimentation du circuit pouvant mener a un court-
circuit voire pire !

Votre éditeur de circuit imprimé est désormais correctement configuré
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